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第 1 页 · 封面  
标题：长沙市紧缺急需人才项目 · 答辩报告

汇报人：陈越

日期：2026 年 9 月 11 日

旁白：尊敬的各位评委，下午好。我是陈越，现任长沙八思量信息技术有限公司总工程师。非常荣
幸能参加本次紧缺急需人才项目的评审。今天，我将从个人背景、业绩贡献和未来规划三个方面，

向各位汇报我的工作情况和未来设想。

第 2 页 · 目录  
1. 01 个人基本情况

2. 02 业绩贡献

3. 03 未来规划

底部金句：专注激光控制与工业自动化，把产品做扎实

旁白：我的汇报将分为三个部分。首先是我的个人简介，包括我的教育背景和工作履历。其次，我

将重点介绍我引进公司以来所做出的主要业绩贡献。最后，我将阐述对未来三年的工作目标和规
划。

第 3 页 · 个人基本情况  
基本信息：性别男 ｜ 出生 1987 年 1 月 ｜ 学历本科 ｜ 籍贯湖南湘潭

教育背景：湖南大学 · 应用物理学 · 理学学士

专业领域：激光控制系统研发 ｜ 工业自动化集成 ｜ 机器人技术应用 ｜ 智能制造装备设计

现任职务与成就：现任长沙八思量信息技术有限公司总工程师，兼任湖南省激光控制系统工程中心
副主任，主导 2 项省级科研项目

旁白：我叫陈越，1987 年出生，毕业于湖南大学应用物理学专业。目前在长沙八思量信息技术有
限公司担任总工程师，并兼任湖南省激光控制系统工程中心副主任。我的专业领域主要集中在激光

控制、工业自动化和机器人技术。

第 4 页 · 工作经历  
2023.03 – 至今｜长沙八思量信息技术有限公司｜总工程师 / 湖南省激光控制系统工程中心副主任
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2015.03 – 2023.02｜株洲嘉成科技发展有限公司｜系统工程师

2012.10 – 2014.08｜东莞凯格精密机械有限公司｜电气工程师

2009.11 – 2012.09｜光韵达光电科技股份有限公司｜研发工程师

旁白：我的职业生涯始于 2009 年，在光韵达公司参与激光应用技术研发。随后在凯格精密和嘉成
科技，我分别从事电气控制设计和 PLC 控制系统的研发工作。自 2023 年加入八思量公司以来，我
全面负责公司的技术战略和核心产品研发。

第 5 页 · 业绩贡献 · 技术创新与行业突破  
项目一：激光增材制造多模态融合智能控制系统｜2025 湖南省工信厅重点软件攻关项目

突破海外垄断，核心技术 100% 国产化

面向航空航天、医疗高端领域

预计市场空间 15 亿+

项目二：多振镜激光蚀刻除阻焊控制技术研究｜湖南省科技创新重点研发项目

攻克高端 PCB 装备核心算法与系统集成难题

填补国内大幅面高精度加工空白

加工精度与效率达业内一流

成果落地：技术已应用于大族激光等行业龙头，作为核心负责人牵头承担 2 项省级重点攻关项目

旁白：接下来是我的业绩贡献部分。我的工作主要围绕技术创新展开，取得了一些突破。例如，我

们的研发成果使工艺效率最高提升了 120%，通过国产化替代为客户节约了成本，并成功将技术应
用到了大族激光等龙头企业。同时，我也有幸作为核心负责人，承担了多项省级重点项目。

第 6 页 · 业绩贡献 · 重大项目核心技术细节  
项目一 · 激光增材制造多模态融合智能控制系统

① FPGA+MCU 异构架构集成控制硬件：部件 3–4 套缩减至 1 套，核心硬件国产化率 ≥90%，单套
成本较进口方案降 40%

② 多轴高精度协同控制：自适应 S 形加减速 + FPGA 硬实时插补，同步偏差 ≤1ms，轮廓精度 
≤0.03mm

③ 多源传感器融合闭环调控："温度–气体浓度–激光功率–运动状态"多维融合，故障预警准确率 
≥95%

实拍佐证：PSO 位置同步输出，触发间距稳定 19–21μm，波动 <1μm

关键指标：≥4 轴运动控制 · 同步精度 ≤±0.03mm · 实时控制周期 ≤1ms · 轨迹偏差 ≤±0.03mm · 动
态路径调整响应 ≤500μs

项目二 · 多振镜激光蚀刻除电路板油墨阻焊控制技术

① 大幅面 PCB 文件解析与分割：Gerber 高精度解析，阻焊层开窗位置误差 ≤5μm，重复扫描率降 
30%

② 高精度 CCD 振镜校正与视觉定位：多点阵标定 + 畸变数字补偿，光学校准 ±3μm，加工精度 
≤15μm

③ 多振镜协同控制与拼接：统一调度 + 坐标补偿 + 边缘校准，15μm 级拼接，消除间隙、重影

设备实拍：多振镜大幅面加工，拼接无缝隙无重影（另附现场演示视频）

关键指标：机器视觉定位 ≤2μm · 激光扫描 ≤3μm · 拼接精度 ≤15μm · 整机加工精度 ≤±15μm
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旁白：这一页展示两个重大项目的核心技术细节。左侧是激光增材制造多模态融合智能控制系统：

我们采用 FPGA 加 MCU 的异构架构，把原本三到四套部件缩减为一套，核心硬件国产化率超过 
90%，单套成本比进口方案降低 40%；同时通过自适应 S 形加减速和 FPGA 硬实时插补，实现激
光与平台同步偏差不超过 1 毫秒、轮廓精度 0.03 毫米以内。右侧是多振镜激光蚀刻除阻焊控制技
术：攻克了大幅面 PCB 文件解析、CCD 振镜校正和多振镜协同拼接三大难题，最终实现 15 微米
级高精度拼接，整机加工精度达到正负 15 微米。两个项目的关键指标都用实拍图做了佐证。

第 7 页 · 业绩贡献 · 引进前技术积累（一）  
1. 激光标记方法及装置（第一发明人）——效率提升 54%~120%，应用于大族激光等行业龙头，填补
省内高端激光装备技术空白

2. 多机器人视觉协同控制（主要发明人）——攻克多机视觉引导与同步控制难题，提升产线自动化与

柔性生产能力

3. 高速飞行打标控制卡——位图二维码打标工艺达世界领先水平，打标速度提升 30%

旁白：在加入八思量之前，我在激光工艺、机器人控制等领域积累了丰富的经验。我作为第一发明

人的激光标记方法，效率提升显著，并已成功产业化。同时，我参与研发的多机器人视觉协同控制

技术，解决了行业内的一个关键难题。

第 8 页 · 业绩贡献 · 引进前技术积累（二）  
1. LED 晶体测试控制卡国产化——突破进口垄断，单台设备节约成本 5000 元

2. 20~30μm 激光钻孔工艺——国内首家实现高精度微加工，孔径高质量、高一致性

3. 统一 M4 开发平台——缩短开发周期，解决项目碎片化痛点

4. 多机型机器人控制系统——兼容码垛、焊接、搬运、Scara 等机器人

5. LPKF 激光切割系统改造——红宝石改光纤，盘活千万级老旧设备

旁白：此外，我主导完成了 LED 晶体测试控制卡的国产化项目，成功替代了进口产品，为客户带
来了显著的成本节约。在激光微加工领域，我们国内首家实现了 20 至 30 微米的高质量激光钻孔
工艺。

第 9 页 · 业绩贡献 · 引进后推动产业突破  
总述：这两年引入 EtherCAT 总线技术，建立起标准化测试体系，把控制硬件和产品测试从定性做
到量化，补上了公司产品可靠性的短板；期间完成 2 项发明专利——激光标记方法及存储介质、带
视觉集成的多台机器人控制方法

高速旋转打标方案：将平面控制拓展至旋转轴，加工速度与品质达行业顶尖水平（配现场视频）

自动化耐久性测试体系：测试由定性转向量化自动化，实现设备 24 小时不间断稳定运行

EtherCAT 总线控制技术引进：引入工业以太网控制技术，为新一代控制硬件打基础

旁白：除了重点项目，我还推动了多项技术方案的落地。例如，我们开发了高速旋转打标方案，拓
展了应用场景；建立了量化的产品耐久性测试体系，确保了产品的高可靠性；并成功为公司引入了

先进的 EtherCAT 总线控制技术，全面提升了产品的性能。

第 10 页 · 业绩贡献 · 关键成果实拍佐证（图集）  
1. 位图二维码打标工艺——飞行打标效率领先，速度提升 30%

2. 20–30μm 激光钻孔工艺——国内首家高质量、高一致性微加工

3. LPKF 改造 · 红宝石改光纤——盘活千万级老旧设备，切割效果达标
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4. 24h 稳定耐久性测试——轨迹示波器量化对比，测试由定性转自动化

5. 自研 EtherCAT 振镜控制卡——工业总线国产替代

6. PSO 位置同步输出实测——触发间距稳定 19–21μm，波动 <1μm

旁白：这一页用六张实拍图对我的关键成果做了直观佐证。上半部分分别是位图二维码飞行打标工

艺、20 至 30 微米激光钻孔工艺、以及 LPKF 设备红宝石改光纤的改造效果；下半部分是 24 小时
稳定耐久性测试、自研 EtherCAT 振镜控制卡、以及 PSO 位置同步输出的实测数据。这些实拍数
据进一步印证了我前面介绍的技术成果的真实性和先进性，也展示了我们在降本增效和国产替代方

面的实际成效。

第 11 页 · 未来规划 · 总体目标  
一条主线：硬件性能越来越强、门槛越来越低、成本越来越低 —— 按这条线分三步走：标准筑基 
→ 消费落地 → 芯片自主

总体目标

工业级：把激光控制核心技术做扎实，形成统一的标准化平台

消费级：把激光加工硬件下沉到个人用户，成本做低、门槛做低

自主：提前布局 MCU+FPGA 核心板，向自己造芯片的方向走

支撑方向

技术标准化：建立统一的激光控制协议与接口标准，软硬件模块高度兼容

AI 就绪：将激光控制封装为标准模块并开放 API / SDK，支持上层 AI 应用（视觉定位、路径规划、
工艺优化）集成调用，控制层与算法解耦

成本极致化：优化硬件架构与供应链，推动核心部件国产化替代

旁白：最后，我想谈谈对未来的规划。我的总体目标是，在未来三年，围绕标准化、AI 就绪和低成
本化这三个方向，构建公司的核心技术平台，同时开拓新的消费级市场，并积极探索下一代技术，

为公司的长远发展奠定基础。这里特别说明一下 AI 就绪：我们不是自己做 AI，而是把激光控制封
装成标准模块、开放 API 和 SDK，让客户的 AI 应用可以直接调用；我们专注把控制层做扎实，AI 
算法由上层应用和客户实现。

第 12 页 · 未来规划 · 分年度工作目标（2026/2027）  
2026 · 构建工业级基础技术平台（标准筑基）

核心任务：研发基于 EtherCAT 的标准化激光控制卡，攻克多轴实时插补、PSO 同步及纳秒级触发
等关键技术

预期成果：完成样机测试与小批量试产，形成 2 个典型案例，助力企业降本约 15%

战略意义：振镜卡与当年轴控卡一样，正面临与 PLC 融合的趋势；振镜控制尚未进入 PLCopen 标
准，先做进去有机会成为事实标准制定者

2027 · 拓展消费级激光市场（消费落地）

核心产品：基于 ESP32 开发低成本消费级模组，成本降至工业方案 20% 以内，年内量产目标超 
3000 套

用户体验：打造"导入—生成—推荐—打标"一键式轻量级应用，大幅降低使用门槛

市场价值：打通"技术下沉"通道，让高精度激光加工从工业走向大众
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旁白：为什么先做 EtherCAT——轴控卡过去也是专用控制卡，后来 PLC 性能提升、EtherCAT 总
线技术成熟，轴控功能逐渐并进了 PLC。振镜控制卡正走在同一条路上——芯片算力越来越强、成

本越来越低，将来同样会与 PLC 融合。目前振镜控制还没进 PLCopen 标准，如果我们先把振镜卡
做进 PLC 生态，就有机会成为这个领域事实上的标准制定者。公司的 EtherCAT 项目，就是主动顺
应这个趋势、提前卡位。为什么要做消费级——这几年激光器、振镜、控制芯片这些核心部件价格

一路在降，原来只有工业产线才用得起的激光加工，现在成本已经降到个人工作室、小商户也能承

受，个性化定制、文创 DIY 的需求也在起来。我们有成熟的工业级控制技术，下沉到消费级技术是
现成的，主要工作是做成本和易用性。消费级单价低但出货量大，既能打开更大的市场，也能摊薄
成本、反哺工业级产品。

第 13 页 · 未来规划 · 分年度工作目标（2028）  
2028 · 实现"MCU+FPGA"异构架构标准化激光控制核心板产品化（芯片自主）

核心任务：开发集成 EtherCAT 从站、高速同步触发、PSO、图像预处理功能的标准化激光控制核
心板，预留无线通信接口；完成硬件定型与小批量试产，向不少于 3 家设备厂商输出参考设计；开
展多芯片合封 / SoC 化集成架构调研与关键技术验证

关键指标：模组体积缩减 ≥15%，综合成本下降 ≥25%；至少 3 家设备厂商落地参考设计；输出 1 
份多芯片合封 / SoC 集成可行性研究报告

前沿探索：开展多芯片合封、SoC 化集成方向的架构研究与关键技术验证，为下一代激光控制芯片
级集成方案储备技术

旁白：2028 年将我们的 MCU+FPGA 核心板产品化，标准化的异构架构核心板，帮助更多设备厂
商降低研发成本。同时也为以后制造激光行业的专用芯片奠定基础——如果我们的核心板每年都能

卖出几十万套，那我们就可以考虑制造专用芯片。

第 14 页 · 封底  
标题：感谢聆听！

署名：陈越 · 长沙八思量信息技术有限公司

收束语：从工艺到系统集成，专注把激光控制做扎实

旁白：我的汇报到此结束。感谢各位评委的聆听，恳请各位批评指正。谢谢大家！
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